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Alphanumerisches Artikelverzeichnis

Art. Nr. Seite

USB 2 A 90 NEU 12
USB2A90V NEU 12
USB 2 A 180 NEU 12
USB 2 A SMD NEU | 4
USB 2 B 90 NEU 13
USB 2 B 180 NEU 13
USB 2 B SMD NEU |4
USB 3 A 90 NEU 16
USB3A90V NEU 16
USB 31 C NEU 16
USB MC 2 B SMD NEU 15
USB MN 2 B NEU 13

USB MN 2 B SMD NEU I 4
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USB Steckverbinder

USB 2.0 Typ A Buchsen
— fur die Leiterplattenmontage

— in THT-Ausfihrung

— Industriestandard

* Leiterplattenrand (PCB)
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Art. Nr. Polzahl Typ Anschlussart Verpackungsform
USB 2 A 90 4 USB Typ A THT (Einlat) Tray
Kontaktoberfléche: ‘ selektiv vergoldet
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Art. Nr. Polzahl Typ Anschlussart Verpackungsform
USB2A90V 4 USB Typ A THT (Einlot) Tray
Kontaktoberfléiche: ‘ selektiv vergoldet
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Art. Nr. Polzahl Typ Anschlussart Verpackungsform
USB 2 A 180 4 USB Typ A THT (Einlst) Tray
Kontaktoberflache: selektiv vergoldet
D-Sub High Density > 10 Schraubverriegelung > 10
D-Sub in SMD-Technik =10 -0 D-Sub Mischpol > 10 I 2
D-Sub Durchbruchabdeckung > 10 HF-Dichtungen > 10
D-Sub Steckverbinder fir Bandkabel> 10 Technische Daten > 17
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USB Steckverbinder

USB 2.0 Typ B Buchsen
— fur die Leiterplattenmontage

— in THT-Ausfihrung

— Industriestandard

* Leiterplattenrand (PCB)
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Art. Nr. Polzahl Typ Anschlussart Verpackungsform
USB 2 B 90 4 USB Typ B THT (Einlat) Tray
Kontaktoberfléche: selektiv vergoldet
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Art. Nr. Polzahl Typ Anschlussart Verpackungsform
USB 2 B 180 4 USB Typ B THT (Einl&t) Tray

Kontakioberflache:

‘ selektiv vergoldet

USB 2.0 Typ B Mini Buchsen

— fur die Leiterplattenmontage
— in THT-Ausfthrung

— Industriestandard

* Leiterplattenrand (PCB)
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Art. Nr. Polzahl Typ Anschlussart Verpackungsform
USB MN 2B 5 USB Typ B THT (Einlét) Tray
Kontaktoberflache: selektiv vergoldet
D-Sub High Density > 10 Schraubverriegelung > 10
13 D-Sub in SMD-Technik > 10 -0 D-Sub Mischpol > 10
D-Sub Durchbruchabdeckung > 10 HF-Dichtungen > 10
D-Sub Steckverbinder fur Bandkabel> 10 Technische Daten > 17
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USB Steckverbinder
USB 2.0 Typ A Buchsen

— fur die Leiterplattenmontage
— in SMD-Ausfihrung

— Industriestandard

* Leiterplattenrand (PCB)
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Art. Nr. Polzahl Typ Anschlussart Verpackungsform
USB 2 A SMD 4 USB Typ A SMD Tray
Kontaktoberflache: selektiv vergoldet
USB 2.0 Typ B Buchsen
— fur die Leiterplattenmontage
— in SMD-Ausfihrung
— Industriestandard
* Leiterplattenrand (PCB)
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Art. Nr. Polzahl Typ Anschlussart Verpackungsform
USB 2 B SMD 4 USB Typ B SMD Tray
Kontaktoberfléiche: ‘ selektiv vergoldet
USB 2.0 Typ B Mini Buchsen
— fur die Leiterplattenmontage
— in SMD-Ausfihrung
— Industriestandard
* Leiterplattenrand (PCB)
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Art. Nr. Polzahl Typ Anschlussart Verpackungsform
USB MN 2 B SMD 5 USB Typ B SMD Tray
Kontaktoberflache: selektiv vergoldet
D-Sub High Density > 10 Schraubverriegelung > 10
D-Sub in SMD-Technik =10 -0 D-Sub Mischpol > 10 I 4
D-Sub Durchbruchabdeckung > 10 HF-Dichtungen > 10
D-Sub Steckverbinder fir Bandkabel> 10 Technische Daten > 17
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USB Steckverbinder

USB 2.0 Typ B Micro Buchsen

— fur die Leiterplattenmontage
— in SMD-Ausfihrung

— Industriestandard

* Leiterplattenrand (PCB)
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Art. Nr. Polzahl Typ Anschlussart Verpackungsform
USB MC 2 B SMD 5 USB Typ B SMD Gurt und Spule
Kontaktoberflache: selektiv vergoldet

D-Sub High Density > 10 Schraubverriegelung > 10
I 5 D-Sub in SMD-Technik = 10 -0 D-Sub Mischpol =10
D-Sub Durchbruchabdeckung > 10 HF-Dichtungen > 10
D-Sub Steckverbinder fur Bandkabel> 10 Technische Daten > 17
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USB Steckverbinder

USB 3.0 Typ A Buchsen

— fur die Leiterplattenmontage
— in THT-Ausfihrung
— Industriestandard
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Art. Nr. Polzahl Typ Anschlussart Verpackungsform
USB 3 A 90 9 USB Typ A THT (Einls1) Tray
Kontaktoberflache: ‘ selektiv vergoldet
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Art. Nr. Polzahl Typ Anschlussart Verpackungsform
USB3A90V 9 USB Typ A THT (Einl&t) Tray
Kontaktoberfléiche: selektiv vergoldet
USB 3.1 Typ C Buchsen
— fur die Leiterplattenmontage
— in THR / SMD-Ausfthrung
— Industriestandard
ﬂ o W ﬂ
(=== |0 O
S
i 0,25-»|
—»={ 3, 0,28 = — 9,2 —|
20,6 [4—
2,5 =
—»-| - 0,5
=035 y
{4 i
i &%\eo S
90—%\
@ %
1,15
0,9
Art. Nr. Polzahl Typ Anschlussart Verpackungsform
USB 31 C 24 USB Typ C THR / SMD Gurt und Spule

Kontakioberflache:

selektiv vergoldet

D-Sub High Density
D-Sub in SMD-Technik
D-Sub Durchbruchabdeckung

D-Sub Steckverbinder for Bandkabel

> 10 Schraubverriegelung
> 10 -0 D-Sub Mischpol

- 10 HF-Dichtungen

> 10 Technische Daten
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Technische Daten: USB / RJ / D-Sub Steckverbinder

USB 2 A 180, USB 2 B 180 USB MN 2 B, USB MC 2 B SMD
USB 2 A 90, USB MN 2 B SMD
USB2A90V,
USB 2 A SMD,
USB 2 B 90,

USB 2 B SMD
Kontaktmaterial CuSn-Legierung
Oberfléche Kontakt / Ni+=0,2um Au (selektiv)
Kontakthulse
Steckzyklen 1500 ‘ 5000 10000
Nennstrom 0,5A 1 AforPin1-5/1,8A

for Pin 1,5/ 0,5 Afor
Pin 2-4
Nennspannung 40 Vems/Voc
Isolierkérpermaterial PA, schwarz PA, weif3 PA, schwarz
Temperaturbereich -25°C ... +85°C (230°C / 5s) -40°C ... +105°C -30°C ... +80°C
(260°C / 10s) (260°C / 10s)
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
USB3A90,USB3A90V | USB 31 C

Kontaktmaterial CuSn-Legierung
Oberflédche Kontakit / Ni+=0,2um Au (selektiv)
Kontakthilse
Steckzyklen 1500 10000
Nennstrom 0,5A 5 A for VBUS Pin / 1,25 A fir VCONN Pin
Nennspannung 40 Vams/Voc
Isolierkérpermaterial PA, blau PA, schwarz

Temperaturbereich

-25°C ... +85°C (230°C / 53)

Brennbarkeitsklasse

UL 94 V-0

Die Angaben in diesem Katalog wurden sorgfiltig erstellt und geprift. Dennoch bleiben Irrtimer und
Druckfehler, vor allem aber technische Anderungen durch Weiterentwicklung und Verbesserung unserer
Produkte, vorbehalten.
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